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<그림 1> 상품화된 와이퍼의 예 

 

1. 무진청정용 

최근에 생활수준의 향상과 더불어 일반가정에서도 부직포를 활용한 와이퍼 소

비량이 확대되고 있는 실정이다. 또한 산업이 고도화됨에 따라 크린룸에서 활용

되는 와이퍼는 마이크론 입자까지 흡수·제거하는 무전성이 요구되어 이에 대응

하는 고성능 와이퍼가 개발되고 있다. 청정룸용 및 정밀기기용 와이퍼에 요구되

는 대표적인 특성은 다음과 같다. 

먼저, 무진성 부직포는 섬유의 발진이 없을 것이며, 내약품성은 각종 유기용제

에 적신상태로 사용하는 것을 요구하고 있다. 다음에 흡액성, 보액성 부직포는 청

정도에 관계없이 요구되는 와이퍼의 특성으로 흡액성 및 보액성이 우수하여 소량 



사용으로 우수한 닦임 효과를 나타낼 수 있는 기능성을 요구하고 있다. 이외에 

대전방지 기능 부직포는 정전기 발생으로 인한 닦임 저하 및 먼지의 흡착방지 등 

용도별로 와이퍼의 성능을 달리한다. 

 

2. 연마광택용 

집적회로를 형성하기 위한 기재인 반도체 웨이퍼의 표면연마 및 평탄화용 패드

로서 섬유복합부직포를 열가소성 폴리우레탄 수지로 함침·응고·표면 처리한 펠

트상 섬유질 시트가 광범위하게 응용되고 있다. 

반도체 집적회로에 사용되는 실리콘 웨이퍼의 제조공정에서 먼저 웨이퍼는 일

정 두께로 절단된 후, 표면의 미세균열을 제거하고 평탄화시키기 위하여 화학적

·기계적 연마를 행한다. 이 때 반도체 웨이퍼는 미리 접착시트에 부착시킨 연마

용 패드로서 표면을 연마·평탄화시키기 위하여 연마공정을 거치는데, 화학적·

기계적 물성이 우수한 폴리에스터계 부직포를 우레탄으로 가공처리한 연마패드는 

우수한 연마능력 및 표면균일성과 함께 내열성, 내약품성, 내알칼리가수분해성 등 

내성이 뛰어난 물성이 요구된다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


